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Päätös

Maankäyttöjohtaja päätti allekirjoittaa toteutussopimuksen DNA Oyj:n, 
Elisa Oyj:n ja Telia Finland Oyj:n kanssa.

Taustaa

Helsingin kaupunki rakentaa Teollisuuskadun yhteyden Itä-Pasilasta 
Ratapihantien ali Keski-Pasilaan. Tunnelin vaatimat tekniset järjestel-
mät toteutetaan erillisenä urakkana 2017 - 2018 aikana. Kyseinen yh-
teys avataan liikenteelle viimeistään lokakuussa 2019.

Sopimuksen sisältö ja tarkoitus

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia yhteisen antennijärjestel-
män toteutuksesta ja oikeudesta sijoittaa Teollisuuskadun tunnelin tiloi-
hin tässä sopimuksessa tarkemmin määritellyt laitteet. Samalla sovi-
taan tähän sijoittamiseen liittyvistä velvoitteista. Lisäksi sovitaan kus-
tannuksista ja korvauksista, rakentamiskustannuksista, viankorjaukses-
ta ja ylläpidosta. Laitteiden, VIRVE-laitteiden, ULA-laitteiden ja Antenni-
järjestelmän tarkoituksena on parantaa Matkaviestinverkkojen, VIRVE-
verkon ja ULA-verkon toimivuutta Teollisuuskadun tunnelin tiloissa. 

Kustannusarvio

Hankkeen kustannukset koostuvat antennijärjestelmän toteutuskustan-
nuksista, jonka kustannusarvio on 37 025 euroa (alv 0 %). 

Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

 Helsingin kaupunki 18 513 euroa
 DNA Oyj 6 171 euroa
 Elisa Oyj 6 171 euroa
 Telia Finland Oyj 6 171 euroa

Teollisuuskadun rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristön toi-
mialan vuoden 2017 talousarviossa sekä vuosien 2018 - 2019 talousar-
vio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa. Kadun rakentaminen rahoite-
taan uuden talousarviorakenteen alakohdasta 8 03 02 05, Pasila.
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